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证券代码：002618                           证券简称：丹邦科技                          公告编号：2018-010 

深圳丹邦科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 

一、重要提示 

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒

体仔细阅读年度报告全文。 

董事、监事、高级管理人员异议声明 

姓名 职务 内容和原因 

声明 

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 

非标准审计意见提示 

□ 适用 √ 不适用  

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 

√ 适用 □ 不适用  

是否以公积金转增股本 

□ 是 √ 否  

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 547920000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含

税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 

□ 适用 □ 不适用  

二、公司基本情况 

1、公司简介 

股票简称 丹邦科技 股票代码 002618  

股票上市交易所 深圳证券交易所 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 莫珊洁  

办公地址 
广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦

科技大楼 
 

电话 0755-26511518、0755-26981518  

电子信箱 msj@danbang.com   

2、报告期主要业务或产品简介 

     公司目前主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业，包括FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品及关键配套材

料聚酰亚胺薄膜（PI膜）的研发、生产与销售。 

     FPC（Flexible Printed Circuit Board）即柔性印制电路板，是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介。COF

柔性封装基板作为FPC的高端分支产品，指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板，在芯片封装过程中，起到承载芯片、

电路连通、绝缘支撑的作用，特别是对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮
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的作用。COF产品（Chip on flexible printed circuit）是用COF柔性封装基板作载体，将半导体芯片直接封装在柔性基板上形

成的芯片封装产品。 公司主营产品主要应用于空间狭小，可移动折叠的高精尖智能终端产品，在消费电子、医疗器械、特

种计算机、智能显示、高端装备产业等微电子领域都得到广泛应用。公司主要生产经营模式为“以单定产”，即根据客户的订

单情况来确定生产计划。 

      聚酰亚胺薄膜（PI膜）是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜，按照用途分为一般绝缘和耐热为主要性能指标的电工级

和赋有高挠性、低膨胀系数等性能的电子级。用于电子信息产品中的电子级PI薄膜作为特种工程材料具有其他高分子材料所

无法比拟的高耐热/氧性能、优良的机械性能、电性能及化学稳定性，被称为“黄金薄膜”。目前微电子级PI膜最大的应用市

场是作为柔性印制电路板（FPC）的基板材料—挠性覆铜板（FCCL）用重要的绝缘基材。公司非公开发行募集资金投资项

目PI膜项目的顺利实施有助于公司的产业链进一步向上游延伸，最终形成“PI膜→FCCL→FPC”、“PI膜→FCCL→COF柔性封

装基板→COF产品”的全产业链结构。项目达产后，一方面，公司将自用部分PI膜，从而减少相应的原材料外部采购，显著

提高利润率；另一方面，公司PI膜对外销售，形成新的利润增长点。PI膜项目主要采用直销和经销相结合的销售模式。 

     柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导，其中智能手机和平板电脑的需求量最大。随着下游终端电子产品

不断更新换代，全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展。其中，以智能手机、平板电脑、车载电子等移动电子设备为

首的消费类电子产品市场高速增长，极大地推动了作为其主要连接配件的FPC 市场发展。另外，可穿戴智能设备、无人机

等新兴消费类电子产品市场的快速兴起也为FPC 产品带来新的增长空间。同时，各类电子产品显示化、触控化的趋势也使

得FPC 借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入到了更为广阔的应用空间。 

     微电子级PI膜主要应用于FCCL的制造及作为PI膜深加工产品的前驱体材料。聚酰亚胺及其深加工产品具有广阔的应用

前景和巨大的商业价值，是微电子封装领域关键的配套材料，在微电子封装技术发展进程中具有决定性的作用和重要的基础

地位、先行地位和制约地位。目前，微电子工业已经取代传统的电气绝缘行业成为聚酰亚胺材料尤其是薄膜的最大应用领域。

采用高分子烧结法制备的PI碳化膜属于PI膜深加工产品，其优异的导热、导电、导声及电池屏蔽与隐身等性能，将在柔性半

导体器件、芯片高效散热、柔性显示、柔性太阳能发电等领域大放异彩。 

     公司的行业地位突出，作为国内高端柔性印制电路板行业的领先者，技术水平在国内居领先水平，接近国际尖端水平。

公司坚持实施高端产品竞争战略，通过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争能力不断增强，已经形成较为完整的产业链和

合理的产品结构，是全球极少数掌握微电子级PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主

要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。  

3、主要会计数据和财务指标 

（1）近三年主要会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 

□ 是 √ 否  

单位：人民币元 

 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 

营业收入 317,158,467.26 270,756,688.83 17.14% 419,038,000.40 

归属于上市公司股东的净利润 25,373,613.21 24,589,944.57 3.19% 66,869,539.33 

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润 
100,400.82 21,954,644.17 -99.54% 60,528,916.11 

经营活动产生的现金流量净额 212,631,765.38 138,973,671.45 53.00% 40,557,325.82 

基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 0.37 

稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 0.37 

加权平均净资产收益率 1.51% 1.48% 0.03% 4.13% 

 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 

资产总额 2,590,785,519.58 2,371,828,621.26 9.23% 2,386,696,863.38 

归属于上市公司股东的净资产 1,692,763,139.48 1,669,560,886.00 1.39% 1,651,439,930.10 

（2）分季度主要会计数据 

单位：人民币元 

 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

营业收入 75,334,317.30 73,998,102.21 79,688,854.51 88,137,193.24 
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归属于上市公司股东的净利润 7,928,668.10 3,694,495.96 5,152,350.19 8,598,098.96 

归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润 
4,191,526.99 3,392,496.20 4,687,570.19 -12,171,192.56 

经营活动产生的现金流量净额 -10,489,038.18 26,745,026.03 -4,255,931.66 200,631,709.19 

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 

□ 是 √ 否  

4、股本及股东情况 

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 

单位：股 

报告期末普通股股

东总数 
23,734 

年度报告披露日前

一个月末普通股股

东总数 

22,619 

报告期末表决权

恢复的优先股股

东总数 

0 

年度报告披露日前一

个月末表决权恢复的

优先股股东总数 

0 

前 10 名股东持股情况 

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件的股份数

量 

质押或冻结情况 

股份状态 数量 

深圳丹邦投资

集团有限公司 

境内非国有

法人 
28.03% 153,598,000 0   

深圳市丹侬科

技有限公司 

境内非国有

法人 
6.82% 37,369,950 0   

陈颖 境内自然人 2.39% 13,083,405 0   

重庆信三威投

资咨询中心（有

限合伙）－润泽

4 号私募基金 

其他 2.00% 10,958,000 0   

蒋亦飞 境内自然人 1.55% 8,504,100 0   

汪涓 境内自然人 1.27% 6,945,500 0 质押 160,500 

邓成 境内自然人 1.24% 6,781,880 0 质押 6,686,780 

李葛卫 境内自然人 1.21% 6,650,000 0   

李正芳 境内自然人 1.21% 6,640,500 0   

林培 境内自然人 0.95% 5,231,956 0   

上述股东关联关系或一致行

动的说明 

1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹侬科技有限公司主要股东刘

文魁为叔侄关系；2、除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之

间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 

参与融资融券业务股东情况

说明（如有） 

前十大股东中，陈颖通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 8,211,435 股；蒋亦飞通过投

资者信用账户持有本公司股票数量为 8,416,200 股；汪涓通过投资者信用账户持有本公司股票

数量为 2,625,000 股；李葛卫通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 6,650,000 股；李正

芳通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 6,640,500 股。 

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期无优先股股东持股情况。 
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 

 

5、公司债券情况 

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 

否 

三、经营情况讨论与分析 

1、报告期经营情况简介 

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 

否 

2017年我国经济发展平稳，但行业经济仍有下行压力，面临竞争加剧、上游原材料价格上涨、环保政策进一步趋严等一

系列挑战。报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目 “微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”实现量产，其

产能释放进度处于缓慢爬坡阶段，固定资产折旧较大，新产品、新项目的研发和建设也带来融资及其它财务成本的上升，加

上人民币兑美元汇率波动对业绩的影响，公司2017年存在较大的经营压力。 

报告期内，2017年公司全年实现营业收入31,715.85万元，同比上涨17.14%；实现利润总额3062.60万元，同比上涨16.67%；

实现归属于上市公司股东的净利润为2,537.36万元，同比上涨3.19%，本期净利润率8.00%，低于上年同期。截止2017年年底，

公司资产总额为259,078.55万元，归属于股东的净资产为169,276.31万元，资产负债率34.66%；经营活动产生的现金流量净

额为21,263.18万元。 

 

2017年公司主要开展了以下生产经营工作： 

 

（一）首发募投项目 

报告期，公司努力突破传统工艺制作微细线路工艺及封装水平，进一步提升产品关键性能指标，更好地适应当今电子产

品小型化、薄型化、轻量化的发展趋势。为满足不同的微电子封装需求，自主研制了COF基板及封装配套材料，如：阻焊油

墨、黑孔液、底部填充胶等，取得“一种液晶型环氧底部填充胶及其制备方法”、“用于印制电路板的黑孔液及其制备方法”、

“FPC用碱显影感光阻焊油墨、制备方法、用途及产品”等9项专利技术。 

 

（二） “微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目 

2017年1月13日，微电子级PI膜项目成果通过深圳市高新技术产业协会主持的技术鉴定，取得成果登记证书。       

2017年4月，公司微电子级PI膜生产线建成开始生产，公司积极融合全新工业4.0理念，在产品的各项性能指标达到公司内部

标准的基础上，继续完善设备配置，提升量产工艺的稳定性和产品质量，逐步实现产能爬坡。 

 

（三）TPI薄膜碳化技术改造项目 

依托公司自产化学法微电子级PI膜的优势，公司对PI碳化膜方面展开深入研究，拟通过高分子烧结法制备PI碳化膜产品，

实现柔性多层石墨烯结构的量子碳基薄膜材料，同时开发PI碳化膜的R-R自动化生产工艺。目前，已经完成碳化膜样品的开

发及性能测试等前期工作，进入产业化准备阶段。 

 

（四）国家02重大专项“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目 

由广东丹邦科技有限公司承担的02专项项目“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”（项目编号：2011ZX02710）历经

专家组多次实地检查、现场测试、资料审查、内部验收及正式验收前的现场复查等系列检查后于2017年4月13日通过了正式

验收。 
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（五）整合资源，提升经营管理效率 

报告期内，公司积极地将已有的资源进行合理调配和整合，销售体系根据市场需求不断调整，强调销售质量；生产体系

通过创新和智能化改造，提升生产效率，降低生产成本；持续技术提升、研发创新，保证产品的市场竞争力；企业管理工作

突出安全保证，成本控制和服务意思，为企业的发展保驾护航。 

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 

□ 是 √ 否  

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 

√ 适用 □ 不适用  

单位：元 

产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 
营业收入比上年

同期增减 

营业利润比上年

同期增减 

毛利率比上年同

期增减 

FPC 50,118,783.43 17,306,897.63 34.53% -6.41% 0.63% 2.41% 

COF 柔性封装基

板 
155,002,594.74 57,581,998.73 37.15% 12.45% 11.25% -0.40% 

COF 产品 98,530,540.57 38,318,785.02 38.89% 29.53% 36.41% 1.96% 

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 

□ 是 √ 否  

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

重大变化的说明 

□ 适用 √ 不适用  

6、面临暂停上市和终止上市情况 

□ 适用 √ 不适用  

7、涉及财务报告的相关事项 

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 

√ 适用 □ 不适用  

（1）本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来

适用法处理。会计政策变更导致影响如下： 

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 

自2017年1月1日发生的政府补助，与企业日常活动有关

的计入“其他收益”，与企业日常活动无关的计入营业外

收入。 

调增合并利润表其他收益本期金额26,162,847.25元，调减合并利润

表营业外收入本期金额26,162,847.25元。 

调增利润表其他收益本期金额3,218,374.98元，调减利润表营业外

收入本期金额3,218,374.98元。 

（2）本公司自 2017年5月28日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会

〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下： 

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 

区分终止经营损益、持续经营损益列报 增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额25,373,613.21元、上期

金额24,589,944.57元。 
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增加利润表“持续经营净利润”本期金额-6,865,317.02元、上期金额

9,852,761.69元。 

（3）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般

企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。会计政策变更导致影响如下： 

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 

利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。 调减合并利润表“资产处置收益”本期金额0.00元，上期金额

33,720.96元；调减合并利润表“营业外支出”本期金额0.00元，上期

金额元33,720.96元。调减利润表“资产处置收益”本期金额0.00元，

上期金额29,443.22元；调减利润表“营业外支出”本期金额0.00元，

上期金额29,443.22元。 

非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追

溯调整。 

无 

 

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 

√ 适用 □ 不适用  

    本公司出资设立深圳光明新区丹邦科技有限公司，于2017年6月15日办妥工商设立登记手续，并取得《企业法人营业执

照》。注册资本100,000,000.00元,本公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其

纳入合并财务报表范围。 

 

（4）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 

□ 适用 √ 不适用  

 

 

 

 

 

 

 

 

深圳丹邦科技股份有限公司  

  

                                                                                                           董事长：刘萍  

  

                                                                                                      二〇一八年四月二十七日 
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